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Cu-ETP Bandmaterial ist eine durch elektrolytische Raffination hergestellte Kupfersorte mit
einem Restsauerstoffgehalt. Der Werkstoff weist eine sehr hohe elektrische Leitfahigkeit auf
und ist aus wirtschaftlicher Hinsicht interessant, verglichen mit anderen Kupferwerkstoffen mit

hochster Leitfahigkeit.

Es ist zu beachten, dass die L6t- und Schweil3eigenschaften des Werkstoffs aufgrund des
Sauerstoffgehaltes begrenzt sind.
Einsatzbereiche von Cu-ETP Béandern sind in Bauteilen der Elektrotechnik und Elektronik.

Cu (@) Bi Pb
[%] [%] [%] [%]
min 99,90 max 0,04 max 0,0005 max 0,005

Diese Legierung entspricht ihrer Zusammensetzung den Vorgaben gemal RoHS fir elektrische und elektronische

Bauteile sowie der ELV fir die Automobilindustrie.

Schmelz- Dichte Cg E-Modul Warme- Elektrische a
punkt @ 20°C Leitfahigkeit | | ejtfahigkeit | @20-300°C
[°C] [g/cm?] [kJ/kgK] [GPa] W/mK] | [(MS/m] |[%IACS]|  [10%/K]
1083 8,9 0,394 127 390 > 58 2100 17,7
Die angegebene Leitfahigkeit ist nur fir den ¢p spezifische Warmekapazitat
weichen Zustand giltig. o Warmeausdehnungskoeffizient
R Rpo.2 Dehnung Harte HV Biegeradius
Zugfestigkeit | Streckgrenze Asp 90° [r]
[MPa] [MPa] [%] [ GW BW
R220 220-260 <140 >33 40-65 0 0
R240 240-300 =180 28 65-95 0 0
R290 290-360 =250 24 90-110 0 0,5
R360 =360 =320 22 2110 1 2

r=x*t (Dicke t<0.5mm)

GW Biegeachse senkrecht zur

Walzrichtung. BW Biegeachse parallel

zur Walzrichtung.

Kaltverformbarkeit hervorragend
Warmverformbarkeit hervorragend
Weichloten hervorragend
Hartl6ten gut

Autogenes SchweilRen

nicht zu empfehlen

Schutzgasschweil3en

ausreichend

WiderstandsschweilRen

nicht zu empfehlen

Zerspanbarkeit

nicht zu empfehlen
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Stolberg

Die elektrische Leitfahigkeit wird von der chemischen Zusammensetzung, der Kaltverformung
sowie der KorngréRe beeinflusst. Ein hohes Maf3 an Verformung und eine geringe Korngrof3e
vermindern die elektrische Leitfahigkeit

Kupfer ist bestandig gegen: Natirliche und industrielle Atmosphare sowie Meeresluft, Trink- und
Gebrauchswasser, nicht oxidierende Séuren, alkalische und neutrale Salz haltige Lésungen.
Kupfer ist nicht bestandig gegen: Ammoniak, Halogenid, Cyanid und Schwefelwasserstoff
haltige Losungen und Dampfe, oxidierende Sauren und Seewasser (insbesondere bei hohen
Strémungsgeschwindigkeiten).

Aufgrund des Sauerstoffgehaltes ist Cu-ETP nicht besténdig gegen Wasserstoffversprédung in
reduzierender Atmospharen bei erhéhter Temperatur.

Automotive-Bereich, Stanzteile, elektrische Leiter, Kontakte, Klemmen, Bauteile flir chemische
Prozesse

Die vorstehenden Angaben sind allgemeine technische Produktinformationen und stellen weder zugesicherte
Eigenschaften noch Beschaffenheitsgarantien im Rechtssinne dar. Verbindliche Spezifizierungen bleiben einem
spateren Vertragsschluss vorbehalten. Dieses Datenblatt unterliegt keinem Anderungsdienst.
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